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Abstract (en)
[origin: WO8804678A1] A method giving low formaldehyde emission from objects surface coated with clear and/or pigmented lacquers in which
the binder wholly or in part consist of one or several amino formaldehyde resisns, and which lacquers also can contain other components usually
present in lacquers and paints such as resins, solvents, pigments, fillers, additives, etc, and in which to the lacquer is added from 5 to 70 percent
of an unsaturated organic compound (A) and from 0.1 to 2 percent of a peroxide (B) based on the weight of the lacquer, before application on the
object to be coated. A lacquer containing said components is also described.

Abstract (fr)
Le procédé décrit produit une faible émission de formaldéhyde à partir d'objets revêtus en surface de vernis incolores et/ou pigmentés, dans
lesquels le liant se compose entièrement ou en partie d'une ou de plusieurs résines d'aminoformaldéhyde. Dans ledit procéde, les vernis peuvent
également contenir d'autres composants habituellement présents dans des vernis et des peintures, tels que des résines, des solvants, des
pigments, des blancs de charge, des additifs, etc. Dans ledit procédé, le vernis est en outre additionné de 5 à 70 pour cent d'un composé organique
non saturé (A) et de 0,1 à 2 pour cent d'un péroxyde (B), avant l'application sur l'objet à revêtir, ces pourcentages étant calculés sur la base du
poids du vernis. Un vernis contenant lesdits composants est également décrit.
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